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기술명

전이금속 함유 전구체, 이의 제조방법 및 
이의 용도

l 특 허 번 호 : 10-2015-0136231 l 보 유 기 관 : 한국화학연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 독성이 낮고, 열적 안정성과 휘발성이 향상된 코발트 또는 망간을 함유하는 전구체 및 이의 제조방법과 이의 
용도

Ÿ 활용처 : 반도체, 자기 저장 소자, 전자소자

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 종래의 코발트 산화물 및 망간 산화물은 독성이 높고, 
열적 안정성이 열악하여 낮은 비축전 용량, 충/방전의 
수명 특성 저하 등의 문제 있음

Ÿ 기화하는 과정 및 기체상으로 이송하는 과정 등에서 
자발적으로 분해되거나 다른 물질과 반응하는 부 
반응이 없어야 하며, 특히 원자층증착법의 경우에는 
특별한 반응가스와의 반응이 용이해야 하는 필요성이 
있음

Ÿ 서로 다른 두 개의 리간드를 갖는 이합체 형태의 
화합물로 뛰어난 열적 안정성과 높은 휘발성을 가질 
수 있으며, 지속적인 가온 공정 중에도 물성이 변화되지 
않는 높은 열적 안정성을 가짐

Ÿ 낮은 온도에서도 쉽게 양질의 코발트 산화물 또는 망간 
산화물을 포함한 양질의 균일한 박막을 형성할 수 있음

Ÿ 높은 열안정성 뿐 아니라 결정성 구조를 가짐

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 슈렝크 플라스크에 Co(btsa)2 (코발트 비스(비스 
(트리메틸실릴)아미드))를 테트라하이드로퓨란에 녹인 
후 1-디메틸아미노-2-메틸프로판-2-올(dmampH)을 
테트라하이드로퓨란에 녹인 용액을 첨가. 교반 후 
용매를 제거하여 녹색 고체 화합물을 얻음

Ÿ [Co(dmamp)(btsa)]2 를 테트라하이드로퓨란에 녹인 
후 2,2,6,6-테트라메틸-3,5-헵탄디온 (tmhdH)을 
테트라하이드로퓨란에 녹인 용액을 첨가한 후, 교반
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